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Maérus kehtestatakse «Jéddtmeseaduse» § 29 16ike 4 punkti 6 alusel.
§ 1. Reguleerimisala

(1) Méairusega kehtestatakse jadtmeseaduse § 25 16ike 3 punktis 4 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmetest,
mis kuuluvad Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009. a médruse nr 65 «Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud
jadtmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise voi kdrvaldamise nduded ja kord ning sihtarvud
ja sihtarvude saavutamise téhtajad» § 1 1dikes 1 sétestatud kategooriatesse, tekkinud jadtmete (edaspidi
elektroonikaromud) kaitlemise nduded.

[RT I, 22.05.2012, 1- joust. 25.05.2012]

(2) Méirust ei kohaldata spetsiaalselt riigi julgeoleku ja kaitsevoime tagamiseks valmistatud elektri- ja
elektroonikaseadmetele.

§ 2. Elektroonikaromude kiitlus

(1) Elektroonikaromudest tuleb eraldada ja liigiti koguda véhemalt jargmised ained, segud ja osad:
[RT 1, 22.05.2012, 1- joust. 25.05.2012]

1) poliiklooritud bifeniiiile ja poliiklooritud terfeniiiile (edaspidi PCB-sid ja PCT-sid) sisaldavad
kondensaatorid;

2) elavhobedat sisaldavad komponendid, néiteks liilitid v3i taustavalgustid,;

3) patareid ja akud;

4) mobiiltelefonide triikkplaadid ja muude seadmete triikkplaadid juhul, kui trilkkplaadi pindala on suurem kui

10 cmz;

5) toonerikassetid ning vedelad, pastataolised ja vérvitoonerid;

6) polemist takistavaid broomitud aineid sisaldav plast;

7) asbest ja asbesti sisaldavad komponendid;

8) elektronkiiretorud,;

9) klorofluorosiisinikud (CFC), klorofluorosiisivesinikud (HCFC) v&i fluorosiisivesinikud (HFC),
siisivesinikud (HC);

10) gaaslahenduslambid;

11) iile 100 cm? projektsioonipinnaga vedelkristallkuvarid (vajaduse korral koos metallraamiga) ja kdik
kuvarid, mille taustavalgus on gaaslahenduslamp;

12) vilised elektrijuhtmed; B

13) Euroopa Parlamendi ja ndukogu mééruse (EU) nr 1272/2008 (ELT L 353, 31.12.2008, 1k 1-1355) VI lisa
3. osas esitatud kirjelduse kohased tulekindlaid keraamilisi kiude sisaldavad komponendid;

[RT I, 22.05.2012, 1- jdust. 25.05.2012]

14) radioaktiivseid aineid sisaldavad komponendid, vilja arvatud komponendid, mis jadvad allapoole
kiinniseid, mis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2003. a méarusega nr 163 «Viljaarvamistasemete
tuletamise alused ja radionukleiidide viljaarvamistasemed» (RT I 2004, 39, 265);
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15) ohtlikke aineid sisaldavad elektroliiiitkondensaatorid, mille kdrgus on suurem kui 25 mm ja 1abimdot
suurem kui 25 mm v0i mis on proportsionaalselt sama mahutavusega.

(2) Elektroonikaromude liigiti kogutud osade kiitlemisel tuleb:

1) eemaldada elektronkiiretorudelt fluorestseeriv kate;

2) eraldada ja koguda seadmetest osooni kahandavad gaasid voi gaasid, mille globaalse soojenemise
potentsiaal (GWP) on iile 15 (néiteks isolatsioonivahus ja kulmutusringis kasutatavad gaasid), ning t66delda
need Euroopa Parlamendi ja ndukogu osoonikihti kahandavate ainete méaruse 2037/2000/EU (Euroopa
Uhenduse Teataja L 244, 29.09.2000, 1k 1-24; L 244, 29.09.2000, Ik 26) artikli 16 kohaselt;

3) eraldada gaaslahenduslampldest elthobe

4) eemaldada koik vedelikud .

[RTL 2007, 95, 1574- jdust. 17.12.2007]

(3) Laigetes 1 ja 2 nimetatud kohustusi tuleb tiita selliselt, et tervikseadmete voi nende osade
korduskasutamine ja ringlussevott ei oleks takistatud.

§ 3. Elektroonikaromude kogumis- ja kiitluskohtadele esitatavad néuded

(1) Elektroonikaromude kogumiskoht peab olema:

1) kaetud ilmastikukindla kattega;

2) vedelikukindla pinnakattega;

3) varustatud vedelike kogumisseadmega ning vajadusel dekanterite ja Olipiitiduritega.
[RTL 2006, 13, 209- jdust. 06.02.2006]

(2) Elektroonikaromude kiitlemiskohtades peavad olema lisaks 16ike 1 punktides 1-3 sétestatud nduetele:

1) kaal;

2) ladustamiskoht(ad) lahtimonteeritud osade ja ohtlike jadtmete ladustamiseks;

3) mahutid patareide ja akude, PCB-sid ja PCT-sid sisaldavate kondensaatorite ja muude ohtlike jadtmete ja
radioaktiivsete jadtmete ladustamiseks;

4) seadmed reovee puhastamiseks.

Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiiv 2002/96/EU elektri- ja elektroonikaseadmete jiitmete kohta
(Euroopa Liidu Teataja L 037, 13.02.2003). Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja ndukogu
direktiiviga 2003/108/EU (Euroopa Liidu Teataja L 345, 31.12.2003, 1k 106).

Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiiv 2008/1 12/EU, millega muudetakse ndukogu direktiive 76/768/EMU,
88/378/EMU ja 1999/13/EU ning Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiive 2000/53/EU, 2002/96/EU ja
2004/42/EU, et kohandada neid mizrusega (EU) nr 1272/2008, mis kisitleb ainete ja segude klassifitseerimist,
mérgistamist ja pakendamist (ELT L 345, 23.12.2008, 1k 68— 74)

[RT 1, 22.05.2012, 1- joust. 25.05.2012]
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